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证券代码：688130                                                                                     证券简称：晶华微 

 

杭州晶华微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表   

                                               

投资者关系活

动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访                □业绩说明会 

□新闻发布会            路演活动 

□现场参观  

□其他 

参与单位名称 太平洋证券、华商基金、华夏未来资本 

时间 2024 年 11 月 8 日 

地点 线下会议 

上市公司接待

人员姓名 

董事、总经理：梁桂武 

副总经理、董事会秘书：纪臻 

 

 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、介绍环节 

简单介绍公司 2024 年前三季度产品业务及经营情况。 

二、问答环节 

Q1：请介绍公司 2024 年前三季度的经营情况。  

答：2024 年前三季度，尽管受国内半导体行业竞争加剧影

响，产品单价有所调整，但是公司积极开拓市场，加大推

广力度，公司实现营业收入 9,673.90 万元，同比增长

3.33%。其中，2024 年第三季度公司实现营业收入 3,657.49

万元，同比增长 27.49%，较 2024 年第二季度环比增长

9.31%，单季度销售业绩持续改善。2024 年前三季度，公司

实现归属于上市公司股东的净利润同比下降 260.34%，归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，
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主要系受营业成本和管理费用有所增加、利息收入减少以

及未计提递延所得税等因素影响所致。 

Q2：请介绍下公司的分产品收入情况。 

答：公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销

售，主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯 

片、智能感知SoC芯片等，应用于医疗健康、压力测量、工

业控制、仪器仪表等众多领域。2024 年前三季度，公司主

营业务中，医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 45.17%，工

业控制及仪表芯片产品收入占比为 53.62%，智能感知 SoC

芯片产品收入占比为 1.21%。 

Q3：2024 年度公司推出了哪些新产品？ 

答：2024 年上半年，公司重点推出了带 HCT 功能的血糖仪

专用芯片。该芯片是专为带 HCT 功能的血糖仪产品而设计

的 SoC 器件，血糖测量精度满足 ISO15197:2013 规范。2024

年三季度，公司正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多

串电池监控芯片，分别为支持 6-10 串电池组的 SDM9110，

以及支持10-17 串电池组的SDM9117，可应用于电动工具、

平衡车、扫地机器人、电动旋翼机、电动自行车、电动轻

型摩托车、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能

等场景。 

Q4：公司毛利率的情况和趋势 ？  

答：公司会结合市场和产品的实际情况等因素综合考虑毛

利率变化。2024 年前三季度，公司主营业务毛利率为

58.27%。 

Q5：公司拟以不超过人民币 14,000 万元现金购买芯邦科技

属下将持有智能家电控制芯片业务资产的全资子公司深圳

芯邦智芯微电子有限公司 60%至 70%的股份，并取得控制

权。请问本次交易事项的协同性如何体现。  

答：基于公司与芯邦科技的智能家电控制芯片业务具有的
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协同基础，通过本次股份收购事宜，将有助于公司丰富相

关技术，扩充产品序列，拓展下游领域，整合供应链资

源。 在技术方面，公司将利用标的资产在触摸控制、

MCU、LED 驱动等智能家电的人机交互领域的核心技术，

积极整合双方的研发资源，拓展公司现有的基于高精度

ADC 的数模混合 SoC 技术的应用领域，增强公司整体的技

术实力和产品竞争力；在产品方面，有助于公司拓展 MCU

产品，丰富公司现有产品序列，完善公司在消费电子、智

能家居、白色家电的解决方案；在市场及客户方面，公司

与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势，促进市场

与客户协同，一方面提升公司在消费电子、智能家居市场

覆盖度和占有率，另一方面有助于公司产品拓展白色家电

市场；在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，

发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料采购成

本优势。  

Q6：请问本次交易会否设置业绩承诺。  

答：为维护上市公司及中小股东利益，在本次交易的后续

推进中，公司将推进落实设置业绩承诺等保障机制。 

Q7：上述收购事项目前的进展情况？ 

答：目前仍处于协商谈判阶段，公司将根据交易事项后续

进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应

的决策程序和信息披露义务。 

附件清单 无 

日期 2024 年 11 月 12 日 

 


